Prefeitura Municipal de Estiva

ESTADO DE MINAS GERAIS
Setor de Compras e Licitagdes

AVISO DE RETIFICACAO E PRORROGAGAO DE LICITACAO -
PREGAO N °©33/2023 - PROCESSO N ° 072/2023
REGISTRO DE PRECOS N° 024/2023

A Pregoeira do Municipio de Estiva- MG, através da Comissdo
Permanente de Licitacdo, torna publico para conhecimento dos interessados, a
RETIFICACAO DO EDITAL, na modalidade Pregdo Presencial, que tem por objeto a
contratagdo de Empresa para Fornecimento parcelado, conforme a demanda, de
equipamentos de informatica.

Exclua-se: Anexo I- Especificacio do objeto da Proposta- Item18

ITEM | QUANT. DESCRICAO VALOR VALOR
UNITARIO TOTAL

18 50 1- MICROCOMPUTADOR 112 GERACAO

Colecéo de produtos: 8% geracdo de processadores
Segmento vertical: Desktop

Processador

Data de introducdo: Q4'17

Litografia: 14 nm

Numero de nucleos: 4

N° de threads: 4

Frequéncia baseada em processador: 3,60 GHz
Cache: 6 MB Smart Cache

Velocidade do barramento: 8 GT/s DMI3
TDP65 W

Opcoes integradas disponiveis: Sim

Tamanho maximo de memoria: (de acordo com o
tipo de memoria) 64 GB

Tipos de meméria; DDR4-2400

N° méximo de canais de memdria: 2

Largura de banda maxima da memoria: 37,5 GB/s
Compatibilidade com meméria ECC * Sim

Gréficos do processador * Graficos UHD ® 630
Frequéncia da base grafica: 350 MHz

Maxima frequéncia dindmica da placa grafica: 1,10
GHz

Quantidade maxima de memdria grafica de video: 64
GB

Suporte para 4KYes, at 60Hz



https://ark.intel.com/pt-br/products/series/122588/8th-Generation-Intel-Core-i3-Processors

Resolugdo maxima (HDMI 1.4)14096x2304@24Hz
Resolugdo maxima (DP)$4096x2304@60Hz
Resolucdo maxima (eDP - tela plana
integrada)£4096x2304@60Hz

Suporte para DirectX*12

Suporte para OpenGL*4.5

Quick Sync VideoSim

Tecnologia InTru™ 3DSim

Tecnologia de alta definicdo Clear VideoSim
Clear Video TechnologySim

N° de telas suportadas *3

ID do dispositivoOXx3E91/x92

EscalabilidadelS Only

Reviséo de PCI Express3.0

Configuragdes PCI Express *Up to 1x16, 2x8,
1x8+2x4

N° maximo de linhas PCI Express16

Soquetes suportados: FC LGA1151

Configuragdo maxima da CPU1

Especificacdo de solucdo térmica PCG 2015C (65W)
Tiuncrion100°C

Tamanho do pacote37.5mm x 37.5mm

Memoria Optane™ suportada *Sim

Tecnologia Turbo Boost *N&o

Elegibilidade da plataforma vPro™ *Néo
Tecnologia Hyper-Threading *N&o

Tecnologia de virtualizagdo (VT-x) *Sim
Tecnologia de virtualizacdo para E/S direcionada
(VT-d) *Sim

VT-x com Tabelas de pagina estendida (EPT) ¥Sim
TSX-NI Néo

64 'Sim

Conjunto de instrucbes 64-bit

Extens@es do conjunto de instrugdes SSE4.1, SSE4.2,
AVX2

Estados ociosos Sim

Tecnologia Enhanced, SpeedStep® Sim
Tecnologias de monitoramento térmico Sim
Tecnologia de protecdo da identidade *Sim
Programa da Plataforma de Imagem Estével
(SIPP)Né&o

e PLACA-MAE:
Descri¢do
Placa-Mé&e compativel com LGA 1151 mATX TUF
H310M-PLUS GAMING/BR,2x DDR4,Componente
Militar, VGA/HDMI,Rede Intel,4x
sata,M.2, AURA ,audio gaming
Caracteristicas:
Especificaces:
Processador:
- Socket 1151 para 82 geracdo de processadores
- Suporta processadores de 14 nm
- Suporta a tecnologia Turbo Boost 2.0




* Suporta a tecnologia Turbo Boost 2.0 dependendo
do tipo do processador.

Chipset: - H310

Memodria: - 2x DIMM, méximo de 32GB, DDR4
2666/2400/2133 MHz Non-ECC, Un-buffered
Gréfico:
- Processador Grafico Integrado
- Mdltiplas saidas de video: portas HDMI/D-Sub
(VGA)
- Suporta VGA com resolugdo maxima de 1920 x
1200 @ 60 Hz
- Suporta HDMI com resolugdo maxima de 4096 x
2160 @ 24 Hz / 2560 x 1600 @ 60 Hz
- Maximo de meméria compartilhada 1024 MB
(Exclusivo para iGPU)
- Suporta InTru 3D, Quick Sync Video, Clear Video
HD Technology, Insider

Slots de expansdo:
H310 Chipset:
-1 x PCle 3.0/2.0 x16 (x16)
-2xPCle2.0x1

Armazenamento:
H310 Chipset:
-1 x M.2 3, com suporte para dispositivos de
armazenamento tipo M Key 2242/2260/2280 (modo
PCIE 2.0 x4 e SATA)
- 4 x Porta(s) SATA 6Gb/s

LAN:
- 1x Gigabit LAN 1219V
- TUF LANGuard

Audio:
- Realtek ALC887 com 7.1-Channel - CODEC de
alta definicéo

Portas USB:
- H310 chipset: 4 porta (s) USB 3.1 Gen 1 até 5Gbps
(2 no painel traseiro, azul, conectores internos para
mais 2 porta (s), tipo-A)
- H310 chipset: 6 porta(s) USB 2.0/1.1 (4 no painel
traseiro, preta(s), conectores internos para mais 2
porta(s), Type-A)

Sistema operacional suportado:
- Windows® 11 64-bit

Portas no painel Traseiro:
- 1x PS/2 teclado (roxo)
- 1x PS/2 mouse (verde)
- 1Ix HDMI
- 4x Portas USB 2.0
- 3x conector(es) de audio
- 2x USB 3.1 Gen 1 até 5Gbps
-1x VGA
- 1x 5G LAN (RJ45) porta

Painel Interno:
- 1x entrada USB 3.1 Gen 1, com suporte a 2 portas
USB 3.1 Gen 1 adicionais(19-pin)
- 1x entrada USB 2.0, com suporte a 2 portas USB
2.0 adicional(s)
- 1x conector para porta COM
- 1x conector de ventoinha do processador (1 x 4 -
pin)
- 4x conectores SATA 6Gb/s




- 1x conector de ventoinha do chassi (1 x 4 -pin)
- 1x RGB Header(s)
- 1x leitor externo(s) S/PDIF
- 1x conector de forca EATX de 24 pinos
- 1x M.2 Socket 3
- 1x conector de audio para o painel frontal (AAFP)
- 1x painel do sistema
- 1x conector 8-pin EATX 12V Power
- 1x jumper Clear CMOS
- 1x System panel connector
- 1x Speaker connector
BIOS:
- 128 Mb Flash ROM, UEFI BIOS AMI, PnP, SM
BIOS 3.1, ACPI
Gerenciamento:
- WOL by PME, PXE
Formato:
- Tipo: mATX
- Dimens&o: 22.6 cm por 20.8 cm
Contetdo da Embalagem:
- 1x Placa Mae
- 2x Cabos SATA 6Gb/s
- 1x DVD de suporte
- 1x Manual do usuério
- 1x I/O Shield
- 1x Pacote de parafuso M.2
- 1x Etiqueta do jogo do TUF
e - 1x TUF Certificado

Windows 11 Pro COEM 64 bits

SSD 500 GB NV2, M.2 2280

Fonte de PC ATX 20+4 Pinos 30W Reais
Gabinete ATX 3 Baias sem Fonte
Gravador e Leitor de DVD

Caixas de som

Onde se |é: Anexo I- Especificacéo do objeto da Proposta- Item18

Leia-se:
ITEM | QUANT. DESCRICAO VALOR VALOR
UNITARIO TOTAL
18 50 1- MICROCOMPUTADOR 112 GERACAO

ESPECIFICACOES DO PROCESSADOR
NUmero de nlcleos 4

N° de Performance-cores4

Ne° de Efficient-cores0

N° de threads 8

Frequéncia turbo max 4.30 GHz

Frequéncia turbo max. do Performance-core 4.30
GHz

Frequéncia base do Performance-core 3.30 GHz
Cache 12MB

Cache L2 total 5MB

Poténcia bésica do processador 58 W

Energia turbo méxima 89 W




Informagdes complementares

Opcdes integradas disponiveis Nao

Tamanho maximo de memodria (de acordo com o tipo
de meméria) 128 GB

Tipos de memoria Up to DDR5 4800 MT/s

Up to DDR4 3200 MT/s

N° méximo de canais de memoria 2

Largura de banda méaxima da memoria 76.8 GB/s
Opcdes de expansdo

Revisdo da Interface de Midia Direta (DMI) 4.0

N° méx. de pistas DMI18

Escalabilidade 1S Only

Revisdo de PCI Express 5.0 and 4.0

Soquetes suportados FC LGA 1700

Placa-mae compativel com Chipset Intel® H610
(LGA 1700) com DDR4

PCle 4.0, slot M.2, Ethernet Realtek 1 Gb, HDMI®,
D-Sub, portas USB 3.2 Gen 1, SATA 6 Gbps, porta
COM, header LPT, header RGB

Soquete LGA 1700: Pronto para 12a Gen de
processadores

Refrigeracdo abrangente: dissipador de calor no PCH
e Fan Xpert

Conectividade ultrarrapida: slot M.2 32Gbps,
Ethernet Realtek 1Gb e suporte a USB 3.2 Gen 1
5X Protection I11: Mltiplas prote¢des de hardware
para protecédo geral

MEMORIA RAM: 8GB DDR4 3200MHZ
(1X8GB)

PLACA DE VIDEO 2GB DDR3 64 BITS
Coprocessador grafico

Interface de saida de video VGA, DVI,
HDMI

Marca do chipset de video

PCI Express 2.0 padréo

Memodria de Video: DDR3 2048MB

Clock do Nucleo: 650MHz

Voltagem: 1066 ~ 1333MHz

RAMDAC 400MHz

Interface de memdria de 64 bits

Resolugdo méaxima D-Sub 2048 x 1536
Resolugdo méaxima DVI 2560 x 1600

SSD 480GB, SATA, LEITURAS: 520MB/S E
GRAVACOES: 450MB/S

Especificaces:

- Capacidade: 480 GB

- Fator de forma: 2.5"

- NAND Flash: 3D QLC

- Interface: SATA 6Gb/s

- Temperatura de opera¢do: 0°C-70°C

- Temperatura de armazenamento: -40°C-85°C
- Resisténcia ao choque: 1500G / 0.5ms

- MTBF: 1.500.000 horas

Desempenho (méax.):

- Leituras: 520 MB/s

- Gravagdes: 450 MB/s




FONTE REAL 350W

Poténcia: 350W

Pinos: 20+4P e CPU 4+4P/ 20+4P e CPU 4+4P
Corrente: 16A /15A /14A /11A /0. 3A /2. 5A
Frequéncia: 110W /300W /3. 6W /12. 5W
Tensdo Entrada: 230Vac/ 4A/ 4763Hz - Bivolt
Chaveada Tensdo Saida: +3.
3V/+5V/+12V1/+12V2/-12V/[+5Vsh

Protecéo: OPP/ OVP/ UVP/ SCP

LEITOR E GRAVADOR DVD/CD 24X PRETO

ESPECIFICACOES DO GABINETE

Material Aco SPCC 0.5mm

Formato: Mid-Tower

Placa-mae Suportada: Micro-ATX, ATX, Mini-ITX
Slots de expansdo: minimo 4

Baias: minimo 3 x 3.5" Interno

Formato fonte de alimentacdo: ATX (N&o inclusa)
Conex0es externas: 1 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, 1 x
Fone de ouvido, 1 x Microfone

Pontos de Montagem da Ventoinha: Frontal: 2 x 120
mm, Traseiro: 1 x 120 mm

ESPECIFICACOES DO SISTEMA
OPERACIONAL
Idioma: Portugués
Tipo de licenga: OEM
Familia Windows 11 Pro
Versao Professional: 64-bits

Por este motivo a data da referida licitagdo também foi alterada, ficando marcada
para o dia 03 de Agosto de 2023, as 09:00hs no mesmo local indicada no edital em
questéo. @) edital retificado encontra-se disponivel no site
https://estiva.mg.gov.br/licitacoes-publicadas/. InformacGes e dlvidas poderdo ser
tiradas pelo telefone 0800 011 2600.

Estiva, 18 de Julho de 2023.

Ana Paula Marques Mendonga
Pregoeira



https://estiva.mg.gov.br/licitacoes-publicadas/




